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Menetelmd painokytkentdlevykuvioiden tekemiseksi kdyttden selektiivisesti sydvytettdvid

metallikerroksia

Forfarande for att gora monsterkortmdnstren genom anvindande av selektivt etsbara

metallskikt

(57) Tiivistelmd - Sammandrag

T8ma keksinto kohdistuu menetelmddn suuri-
tiheyksisten elektronisten piirilevyjen
(10) valmistamiseksi, joka menetelm& Kké&-
sittdd vaiheet, jossa kerrostetaan ensim-
mdisen metallin Kerros (26) foliokerrok-
selle (20) komposiitin (29) valmistamisek-
si, mink& j&lkeen kiinnitet&&n komposiitti
(29) eristadvaédn tukiaineeseen (12) lami-
naatin (31) valmistamiseksi. Foliokerros .
(20) poistetaan sitten ensimm@isen metal-
lin kerrokselta (26). Valosuoja levitetdédn
sitten ensimm&isen metallin kerrokselle
(26), valotetaan ja kehitetd&dn. Valosuojan
kehityksen aikana osia valosuojasta (44)
poistuu ensimmdisen metallin kerrokselta
(26). Kolmannen metallin kerros (54) ker-
rostetaan sitten ensimmdisen metallin ker-
roksen (26) niille osille, joita ei ole
peitetty valosuojalla (44). Kaikki jaljel-
ld oleva valosuoja (44) ja ensimmadisen
metallin kerroksen (26) ne osat, joita ei
ole peitetty kolmannella metallilla (54),
poistetaan sitten, jolloin saadaan valmis
hienoviivainen malline (60), jossa on joh-
tavia (14) ja eristdvid alueita (61). Val-
mista hienoviivaista mallinetta (60) voi-
daan sitten kdyttadd piirilevyn valmistuk-
seen.
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Denna uppfinning avser ett férfarande for
framstdllning av elektroniska kretskort

(10) med hog tithet, vilket f6rfarande
omfattar steg, vid vilka ett skikt (26) av
en férsta metall deponeras pd ett folie-

skikt (20) fOr att bilda en komposit (29),

varpa kompositen (29) f&sts pad ett iso-

lerande underlag (12) f6r att 3astadkomma

ett laminat (31). Folieskiktet (20) av-
lagsnas darpd fran skiktet av en f&rsta

metall (26). Ett ljusskydd léggs darefter

pd& skiktet av den forsta metallen (26),

exponeras och framkallas. Under framkall-

ningen av ljusskyddet avlagsnas avsnitt av

ljusskyddet (44) fran skiktet av den
forsta metallen (26). Ett skikt av en
tredje metall (54) plateras darefter pd de

avsnitt av skiktet av den forsta metallen
(26), vilka ej técks av ljusskyddet (44).

Allt &terstdende 1ljusskydd (44) och de

avsnitt av skiktet av den fotrsta metallen
(26), som ej tacks av den tredje metallen
(54), avlégsnas d&arpad 4astadkommande ett

finlinjemdnster (60) med ledande (14) och
isolerande ytor (61). Finlinjemdnstret
(60) kan sedan anvéndas for framstdllning

av ett kretskort.
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